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(73) TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP (VN)

Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(72) Trương Sĩ Bình (VN).
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC)

(54) PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP LINH KIỆN TRÊN BẢNG MẠCH IN CỦA ĐIỆN THOẠI 
THÔNG MINH

(57)   Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp sắp xếp linh kiện trên bảng mạch in (Printed 
Circuit Board - PCB) của điện thoại thông minh, bao gồm: i) tạo kích thước chân linh kiện 
(pad stack) riêng lẻ; ii) tạo linh kiện mới hoặc nhập linh kiện từ các thư viện khác nhau; iii) 
tiến hành chỉnh sửa từng linh kiện, bao gồm bổ sung thêm hoặc vẽ lại hai lớp đường bao 
lắp ráp và đường bao sắp xếp có kích thước được xác định tùy theo các kích thước của các 
chân linh kiện được tạo trong bước i); và iv) sắp xếp các linh kiện đã được chỉnh sửa trong 
bước iii) trên PCB với điều kiện đảm bảo được khoảng cách giữa tâm lớp đường bao lắp 
ráp của hai linh kiện cạnh nhau nằm trong khoảng từ -0,025mm đến 0,025mm (khoảng 
cách -0,025mm tương ứng với việc 2 đường bao chồng lấn vào nhau một khoảng 
0,025mm).
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